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Nota

Antes de utilizar esta informacion y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la
Informacion de seguridad y las instrucciones de seguridad, que estan disponibles en:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Ademas, asegurese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantia de Lenovo para

su servidor, que se pueden encontrar en:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Primera edicién (Septiembre 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran segun el contrato
GSA (General Services Administration), la utilizacién, reproduccién o divulgacién estan sujetas a las restricciones

establecidas en el Contrato nim. GS-35F-05925.


https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Contenido

Contenido . ... ..........

Seguridad . ... ..........

Lista de comprobacién de inspeccién de
seguridad .

Disposicion interna de los cables . .
Identificacion de los conectores

Conectores de la placa posterlor de Ia
unidad -

Conectores de la tarjeta de expansién PCIe

Conectores de placa de distribucién de
alimentacion .

Conectores del conjunto de la placa del
sistema para la disposicion de los cables .

Disposicién de los cables de la placa posterior de
unidad de 2,5 pulgadas.

Disposicién de los cables de la placa posterlor E3.
S . .. ..

Disposicién de cables del mcdulo de alimentacién
flash .

Disposicién de los cables de GPU

Disposicion de los cables del conmutador de
intrusion.

Disposicién de cables de Ia placa posterlor M 2 .

Disposicidn de cables de la tarjeta de expansion
PCle . F

© Copyright Lenovo 2025

12

20
21

23
24

26

Disposicién de los cables de la tarjeta de expansion

PCle 1.

Dlsp05|0|on delos cables de Ia tarjeta de
expansion PCle 2

DISpOSICIOh de los cables de la tarjeta de

expansién PCle 3 .

Disposicién de los cables de la placa de Ia
distribucion de alimentacion . .

Disposicién de los cables del pestlllo del
bastidor .

Disposicién de los cables del puerto de serie .

Apéndice A. Documentos y
respaldos. . . . . .. ... ..
Descarga de documentos .

Sitios web de soporte

Apéndice B. Avisos . . . . ..
Marcas registradas

Notas importantes. ..
Avisos de emisiones electrénicas .

Declaracién de RoHS de BSMI de la region de

Taiwan .

Informacién de contacto de |mportaC|on y
exportacion de la region de Taiwan .

26
29
30
33

33
34

.. 37
37
37

. . 39
40
40
40

41

41



ii  Guia de disposicién interna de los cables de ThinkSystem SR860 V4



Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacién de esta seccidn para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y la construccién de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.

Nota: La configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informaciéon y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
que cuenta con la calificacidn para entregar servicio y que cuenta con formacion para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacidn.

Importante: Se requiere conexion eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacién.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentacion.

e Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexion a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios 0 menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.
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Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) = Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafiado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafo de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacién (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

7. En el disefo del sistema de distribucion se debe tener en cuenta la corriente total de salida a tierra de
todas las fuentes de alimentacioén en el servidor.

PRECAUCION:

NG D

Corriente de contacto alta. Haga la conexion a tierra antes de conectar a la fuente.
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Disposicion interna de los cables

Consulte esta seccion para establecer la disposicion de los cables para componentes especificos.

Notas: Siga las siguientes directrices al conectar los cables:

Apague el servidor antes de conectar o desconectar los cables internos.

Consulte la documentacion que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones
adicionales sobre el cableado. Es posible que le sea mas facil orientar los cables antes de conectar los
dispositivos al servidor.

Los identificadores de ciertos cables estan impresos sobre los cables que se proporcionan con el servidor
y los dispositivos opcionales. Utilice estos identificadores para conectar los cables a los conectores
correctos.

Asegurese de que el cable no esté pinzado y de que no cubra conectores ni obstruya ningin componente
del conjunto de la placa del sistema.

Asegurese de que los cables correspondientes pasen a través de los clips para cables.

Atencidon: Desacople todos los pestillos, las pestafas de liberacion o los bloqueos de los conectores de los
cables cuando desconecte los cables del conjunto de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar
los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema, los cuales son fragiles, resultaran
danados. Cualquier dafno a los z6calos de los cables podria requerir la sustitucién del conjunto de la placa
del sistema.

Quite los conectores de los cables vertical u horizontalmente alineados con las orientaciones de los
enchufes de los cables correspondientes, evitando cualquier inclinacion.

Identificacion de los conectores

Consulte esta seccidn para ubicar e identificar los conectores de los tableros eléctricos.

© Copyright Lenovo 2025 1



Conectores de la placa posterior de la unidad

Consulte esta seccién para ubicar los conectores en las placas posteriores de la unidad.

Se admiten dos placas posteriores de unidad en este servidor:

“8 placas posteriores SAS/SATA frontales de 2,5”” en la pagina 2
“8 placas posteriores AnyBay frontales de 2,5”” en la pagina 2
“Placa posterior de unidad E3.S” en la pagina 2

“Placa posterior M.2 trasera” en la pagina 3

8 placas posteriores SAS/SATA frontales de 2,5”

1]
: | -
ﬂ B
M [s)
H Conector SAS H Conector de alimentacion

8 placas posteriores AnyBay frontales de 2,5”

K Conector NVMe 6-7 H Conector NVMe 4-5
H Conector SAS 1 Conector de alimentacion
H Conector NVMe 2-3 A Conector NVMe 0-1

2

Placa posterior de unidad E3.S
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K Bahia 0 H Bahia 1

H Bahia 2 I Bahia 3

H Conector de alimentacion

Placa posterior M.2 trasera

T )

i 0 | pgL

W o
H

Conector de senal A Conector de alimentacion

Conectores de la tarjeta de expansion PCle

Consulte esta seccidn para localizar los conectores en la tarjeta de expansion PCle.

El servidor admite las siguientes tarjetas de expansion PCle.

e “Tarjeta de expansion PCle Gen4 de dos ranuras” en la pagina 3
e “Tarjeta de expansion PCle Gen5 de seis ranuras (HH)” en la pagina 4
e “Tarjeta de expansion PCle Gen5 de seis ranuras (FH)” en la pagina 4

Tarjeta de expansion PCle Gen4 de dos ranuras

@] %h‘ II:} O
v = —
o o%ﬂ ) e
L,

Figura 1. Conectores de la tarjeta de expansion PCle Gen4 de dos ranuras

Kl Ranuras de PCle (x2) H Conector de alimentacion de expansion
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Tarjeta de expansion PCle Gen5 de seis ranuras (HH)
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Figura 2. Tarjeta de expansion PCle Gen5 de seis ranuras (HH)
Hl Conector R1 H Conector R2
H Conector R3 A Conector R4
H Conector R5 A Conector R6
Ranuras de PCle (x6)
Tarjeta de expansiéon PCle Gen5 de seis ranuras (FH)
L el (11 g _
B al _
o (o] o o}
. ]
Figura 3. Tarjeta de expansion PCle Gen5 de seis ranuras (FH)
Conector R1 H Conector R2
H Conector R3 I Conector R4
H Conector R5 A Conector R6
Conector R7 H Conector R8
Kl Conector de alimentacién de expansién Conector de alimentacién de GPU 2
Conector de alimentacion de GPU 1 ¥ Ranuras de PCle (x6)

Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Consulte esta seccién para localizar los conectores en la placa de distribucion de alimentacion.
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Figura 4. Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Conector de banda lateral de la placa de distribucién
de alimentacion

H Conector de alimentacion de la tarjeta de expansion
PCle 1

H Conector de alimentacion de la tarjeta de expansion
PCle 3

Conectores del conjunto de la placa del sistema para la disposicion de

los cables

En las siguientes ilustraciones se muestran los conectores internos del conjunto de la placa del sistema que

se utilizan para la disposicion interna de los cables.
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Figura 5. Conectores del conjunto de la placa del sistema para la disposicion de los cables
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Hl Conector de alimentacion de la placa posterior 1

H Conector de alimentacion de la placa posterior 2

H Conector de alimentacion de la placa posterior 3

A Conector de alimentacion de la placa posterior 4

H Conector de alimentacion de la placa posterior 5

A Conector de alimentacion de la placa posterior 6

Conector de alimentacién de la placa posterior 7

H Conector de alimentacion de la placa posterior 8

Kl Conector de alimentacion de la placa posterior 9

Conector de alimentacion de la placa posterior 10

Conector de alimentacion de la placa posterior 11

Conector de alimentacion de la placa posterior 12

Conector USB del panel frontal

A Conector del sensor de filtraciones

Conector de banda lateral de la PDB

Conector del conmutador de intrusién

Conector de puerto de serie

Disposicion de los cables de la placa posterior de unidad de 2,5
pulgadas

Use la seccién para comprender la disposicion de los cables para la placa posterior de la unidad de 2,5

pulgadas.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de

las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

¢ “Numeracion de la placa posterior” en la pagina 7

e “Disposicion de los cables de alimentacion” en la pagina 9

e “Disposicion de los cables NVMe” en la pagina 9

e “Disposicion de los cables SAS/SATA” en la pagina 10

Numeracion de la placa posterior

El servidor admite hasta seis placas posteriores de la unidad de 2,5 pulgadas.

P 0 e
= ] Il
(1] 2] H
n A Sl A il nl o

| — [ —
] ]
: 5] 6 |
— —
A fal L fal h A -:‘

Figura 6. Numeracion de la placa posterior
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Tabla 1. Placa posterior de la unidad y bahias de unidad correspondientes

Placa posterior de Placas posteriores de la unidad

Bahia de unidad Unidades admitidas

la unidad admitidas
Placa posterior 1 Oav * Placa posterior de la unidad e Unidades SAS/SATA/NVMe
Ml Placa posterior2 | 8a15 AnyBay de 2,5" y 8 bahias de 2,5"

e Placa posterior de la unidad de
8 bahias SAS/SATA de
2,5 pulgadas

e Unidades SAS/SATA de
2,5 pulgadas

H Placa posterior 3 16a23

A Placa posterior 4 | 24 a 31

e Placa posterior de la unidad de e Unidades SAS/SATA de

H Placa posterior 5 32a39 8 bahias SAS/SATA de
2,5 pulgadas 2,5 pulgadas
A Placa posterior 6 | 40 a 47 > pulg
Nota: Una placa posterior AnyBay admite unidades SAS, SATA, o NVMe.
Tabla 2. Orden de instalacion de la placa posterior de la unidad
!:’riorida_d'de Tipo de placa posterior Prioridad de ubicacion de la placa posterior
instalacion
Placa posterior de la unidad AnyBay de 2,5" y
1 , 1,3,2
8 bahias
5 Placa posterior de la unidad de 8 bahias SAS/ 1,2,3,4,5,6
SATA de 2,5 pulgadas

Notas: El servidor admite las siguientes combinaciones de placas posteriores:

¢ 1 placa posterior: 1 placa posterior SAS/SATA o 1 placa posterior AnyBay

e 2 placas posteriores: 2 placas posteriores SAS/SATA, 2 placas posteriores AnyBay o una combinacién de
ambas

¢ 3 placas posteriores: 3 placas posteriores SAS/SATA, 3 placas posteriores AnyBay o combinaciones de
ambas

e 6 placas posteriores: 6 placas posteriores SAS/SATA o combinaciones de ambas

Se admite un maximo de 3 placas posteriores AnyBay.
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Disposicion de los cables de alimentacion

BP3

'ﬂi ‘ET ETE\t

BP4

BP6

. Hasta (conjunto de la placa del

Cable Desde (placa posterior) Eistama)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 BP 1: PWR BP3 PWR
mm)

MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 2: PWR H BP5 PWR
mm)

MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 3: PWR H BP8 PWR
mm)

MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 I BP 4: PWR i BP1 PWR
mm)

MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 H BP 5: PWR H BP6 PWR
mm)

MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 A BP 6: PWR A BP9 PWR
mm)

Disposicion de los cables NVMe

Nota: Una placa posterior AnyBay se utiliza como una placa posterior NVMe pura cuando no esté
conectada a un adaptador RAID/HBA.
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Disposicion de los cables NVMe BP
1

Disposicion de los cables NVMe BP
2

Disposicion de los cables NVMe BP
3

1a) 3d
o ")
c 2a[2b[2c[2d] 5a/3b

T o (50
1al1b]1c]1d] [2a]2b]2c]2d] 3a]3bf3c|3d|

Cable Desde (placa posterior) :zts;;(ac)onjunto hlEpaees

MCIO x8 to MCIO x8 (520 mm) BP 1: NVMe 0-1 B NVMe 10

MCIO x8 to MCIO x8 (520 mm) BP 1: NVMe 2-3 NVMe 9

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) BP 1: NVMe 4-5 NVMe 1

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) BP 1: NVMe 6-7 NVMe 2

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) A BP 2: NVMe 0-1 B NVMe 3

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) A BP 2: NVMe 2-3 1 NVMe 4

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) A BP 2: NVMe 4-5 HI NVMe 5

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) H BP 2: NVMe 6-7 X1 NVMe 6

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) A BP 3: NVMe 0-1 EBA NVMe 7

Swift x8 to MCIO x8 (230 mm) E BP 3: NVMe 2-3 EH1 NVMe 8

MCIO x8 to MCIO x8 (520 mm) E BP 3: NVMe 4-5 Ea NVMe 12

MCIO x8 to MCIO x8 (520 mm) El BP 3: NVMe 6-7 E1 NVMe 11

Disposicion de los cables SAS/SATA
El servidor admite los siguientes adaptadores RAID/HBA:
e Adaptadores RAID/HBA Gen 4: 545-8i/940-8i/940-16i/440-16i
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¢ Adaptadores RAID/HBA Gen 3: 5350-8i/9350-8i/4350-16i

Nota: Cuando el adaptador RAID 940-8i o RAID 940-16i esta instalado para el modo triple, una placa
posterior AnyBay también admite unidades NVMe U.3 al mismo tiempo que las unidades SAS y SATA. El
cableado del controlador a las placas posteriores es el mismo que con las unidades SAS/SATAYy las
unidades NVMe estan conectadas al controlador a través de un enlace PCle x1.

Selecciéon recomendada del adaptador RAID/HBA:

¢ 1 placa posterior: 1 RAID/HBA 8i

e 2 placas posteriores: 1 RAID/HBA 16i

e 3 placas posteriores: 1 RAID/HBA 8i + 1 RAID/HBA 16i
® 6 placas posteriores: 3 RAID/HBA 16i

Dependiendo de su configuracién, los adaptadores RAID/HBA se instalaran en diferentes expansiones.
Segun la ubicacién del adaptador RAID/HBA, seleccione la ruta de disposicién correspondiente en la
siguiente tabla.

Disposicion de los cables a la Disposicion de los cables a la Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 3 tarjeta de expansion 2 tarjeta de expansion 1

—— — t

O 0 [a} 0 [u} 0
m 1] BP1 H BP2 H BP3 1] BP1 H BP2 H BP3
‘ 4] BP4 a BPS a BP& 4] EEa B BEE 6| BEE

Nota: Seleccione el cable correspondiente para el adaptador RAID/HBA correspondiente (Gen 4 o Gen 3).
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Cable Desde (placa posterior) Hasta (adaptador RAID/HBA)

e Gen 4: SIIMSAS x8 to SIimSAS x8 BP 1: SAS

(1020 mm) . .
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SIimSAS x8 (1020 mm) e Gen 3 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 4: SIIMSAS x8 to SIImSAS x8 | FBP 2: SAS [ 2]

(1020 mm) . .
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SIimSAS x8 (1020 mm) e Gen 3 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 4: SIImSAS x8 to SIImSAS x8 | HBP 3: SAS H

(1020 mm) . A
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SIimSAS x8 (1020 mm) ¢ Gen 3 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 4: SIImSAS x8 to SIImSAS x8 | FABP 4: SAS 4|

(1020 mm) . .
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SlimSAS x8 (1020 mm) e Gen 3 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 4: SIImMSAS x8 to SIimSAS x8 H BP 5: SAS H

(1020 mm) . o
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SIimSAS x8 (1020 mm) ¢ Gen 3 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 4: SIImSAS x8 to SIimSAS x8 | A BP6: SAS n

(1020 mm) .
e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to ¢ Gen 4 RAID/HBA 8i/16i

SlimSAS x8 (1020 mm) ¢ Gen 3 RAID/HBA 8i/16i

Disposicion de los cables de la placa posterior E3.S

Use la seccidn para comprender la disposicién de los cables de las placas posteriores E3.S.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

¢ “Numeracion de la placa posterior” en la pagina 12

e “Disposicion de los cables de alimentacion” en la pagina 14

e “Disposicidon de los cables de sefial E3.S 1T” en la pagina 15

e “Disposicion de los cables de sefial E3.S 2T” en la pagina 17

Numeracion de la placa posterior

El servidor admite hasta ocho placas posteriores E3.S (placas posteriores de 1 a 8) y tres placas posteriores
de la unidad de 2,5 pulgadas (placas posteriores de 9 a 11).
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Figura 7. Numeracion de la placa posterior

Tabla 3. Placa posterior de la unidad y bahias de unidad correspondientes

Placa posterior de la unidad | Bahia E3.S 1T Bahia E3.S 2T S:g:ds‘,:"ZS/SATA de25
Placa posterior 1 0a3 1,3

Hl Placa posterior 2 4a7 57

H Placa posterior 3 8aill 9, 11

I Placa posterior 4 12a15 13,15

H Placa posterior 5 16a19 17,19

A Placa posterior 6 20a23 21,23

Placa posterior 7 24 a27 25,27

H Placa posterior 8 28 a 31 29, 31

Kl Placa posterior 9 32a39
Placa posterior 10 40 a 47
Placa posterior 11 48 a 55

Notas:

¢ Las bahias E3.S 1T admiten unidades E3.S 1T.
¢ Las bahias E3.S 2T admiten mdédulos de memoria CXL (CMM).

Tabla 4. Orden de instalacion de la placa posterior de la unidad

Tipo de placa posterior

Prioridad de ubicacion de la placa posterior

Placa posterior E3.S para bahias E3.S 1T

1+2, 1424344, 1+2+3+4+5+6, 1+2+3+4+5+6+7+8

Placa posterior E3.S para bahias E3.S 2T

1+2+3+4+5+6+7+8

Placa posterior de la unidad de 8 bahias SAS/SATA de

2,5 pulgadas

9,10, 11

Chapter 1 Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables de alimentacion

Disposicion de los cables de alimentacion de la placa | Disposicion de los cables de alimentaciéon de la placa
posterior E3.S posterior SAS/SATA
H O H O 8 E (10 | [ 1]
] [l LJLIJ L‘I LIJ
er | ERY| eezEY BPSE! BP?
‘BPZ EJM BP4J‘ BP6J‘ BPSJ
il o] &l 10| &l 11|
BP9 BP10 BP11
. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (placa posterior) zistoma)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 BP 1: PWR BP 3 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 2: PWR H BP 2 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 3: PWR H BP 5 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 A BP 4: PWR I BP 4 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 5: PWR H BP 8 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 A BP 6: PWR A BP 7 PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 BP 7: PWR BP 11: PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (230 H BP 8: PWR H BP 10: PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 E1 BP 9: PWR K BP 1: PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 1 BP 10: PWR il BP 6: PWR
mm)
MPIC 6p+6s to MPIC 6p+6s (150 BP 11: PWR BP 9: PWR
mm)
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Disposicion de los cables de seial E3.S 1T

Disposicion de los cables de senal BP1/BP2

Disposicion de los cables de senal BP3/BP4

Cable Desde (placa posterior) :Ii:t?.;;gonjunto ehlEpEEes
MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) I BP1: Bay 0, Bay 1 I NVMe 10

MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) BP1: Bay 2, Bay 3 NVMe 9

MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) ¥R BP2: Bay 0, Bay 1 FE NVMe 14

MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) 1 BP2: Bay 2, Bay 3 HA NVMe 13

Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) R BP3: Bay 0, Bay 1 EB NVMe 1

Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) H1 BP3: Bay 2, Bay 3 HI NVMe 2

Chapter 1 Disposicion interna de los cables
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. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (placa posterior) sistoma)
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) A BP 4: Bay 0, Bay 1 E NVMe 3
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) M BP 4: Bay 2, Bay 3 M NVMe 4
Disposicion de los cables de sefial BP5/BP6 Disposicion de los cables de seiial BP7/BP8
d :_
©
5alsb| BE
[
% T
i ——— 5 ) P -
1 - e y
,,,Eﬁ B——cal
. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (placa posterior) sistema)
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) EA BP 5: Bay 0, Bay 1 EA NVMe 5
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) HABP 5: Bay 2, Bay 3 HA NVMe 6
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) A BP 6: Bay 0, Bay 1 M NVMe 7
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. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (placa posterior) sistema)
Swift x8 to Gen-Z 1C*2 (330 mm) M BP 6: Bay 2, Bay 3 M NVMe 8
MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) BP 7: Bay 0, Bay 1 NVMe 11
MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) BP 7: Bay 2, Bay 3 NVMe 12
MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) R BP 8: Bay 0, Bay 1 EA NVMe 15
MCIO x8 to Gen-Z 1C*2 (560 mm) HA BP 8: Bay 2, Bay 3 HA NVMe 16
Disposicion de los cables de senal E3.S 2T
Disposicion de los cables de sefial BP1/BP2 Disposicion de los cables de seiial BP3/BP4
L ]
o
;EL
]
B oo
C I
o3 =] | J E%j =——m
[pps —=—— Hzém—m
=1
Y—m
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Cable Desde (placa posterior) :Iig:;;(;:)onjunto Bl pEE e
MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) B BP 1: Bay 1 I NVMe 10

MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) BP1: Bay 3 NVMe 9

MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) ¥Rl BP2: Bay 1 A NVMe 14

MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) 1 BP2: Bay 3 HA NVMe 13

Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) Rl BP3: Bay 1 EB NVMe 1

Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) HA BP3: Bay 3 HA NVMe 2

Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) A BP 4: Bay 1 A NVMe 3

Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) M BP 4: Bay 3 I NVMe 4

Disposicion de los cables de sefial BP5/BP6

Disposicion de los cables de seiial BP7/BP8

]

8a]8b|7a|7b
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Hasta (conjunto de la placa del

Cable Desde (placa posterior) et
Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) HA BP 5: Bay 1 HAa NVMe 5
Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) HABP 5: Bay 3 HA NVMe 6
Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) A BP 6: Bay 1 M NVMe 7
Swift x8 to Gen-Z 2C (330 mm) M BP 6: Bay 3 M NVMe 8
MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) BP 7: Bay 1 NVMe 11
MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) BP 7: Bay 3 NVMe 12
MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) R BP 8: Bay 1 EA NVMe 15
MCIO x8 to Gen-Z 2C (560 mm) HABP 8: Bay 3 HA NVMe 16

Disposicion de los cables de senal de la placa posterior SAS/SATA

El servidor admite los siguientes adaptadores RAID/HBA:

¢ Adaptadores RAID/HBA Gen 4: 545-8i/940-8i/940-16i/440-16i
¢ Adaptadores RAID/HBA Gen 3: 5350-8i/9350-8i/4350-16i

Seleccién recomendada del adaptador RAID/HBA:

¢ 1 placa posterior: 1 RAID/HBA 8i

e 2 placas posteriores: 1 RAID/HBA 16i
¢ 3 placas posteriores: 1 RAID/HBA 8i + 1 RAID/HBA 16i

Dependiendo de su configuracion, los adaptadores RAID/HBA se instalaran en diferentes expansiones.
Segun la ubicacion del adaptador RAID/HBA, seleccione la ruta de disposicion correspondiente en la

siguiente tabla.

Chapter 1 Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 3

Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 2

Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 1

M = MRE

—
4 BPIO 0 BPI

——a BP9 0 BP1O

[—
LR

0 BP9 0 BPIO é BP11
9] & | K

Nota: Seleccione el cable correspondiente para el adaptador RAID/HBA correspondiente (Gen 4 o Gen 3).

e (Gen 3: Mini-SAS HD x8 to
SIimSAS x8 (1020 mm)

Cable Desde (placa posterior) Hasta (adaptador RAID/HBA)
* Gen 4: SIIMSAS x8 to SIImSAS x8 | EIBP 9: SAS [ 9 |
(1020 mm)

* Gen 4 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 3 RAID/HBA 8i/16i

e (Gen 4: SIimSAS x8 to SIImSAS x8
(1020 mm)

e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to
SIimSAS x8 (1020 mm)

BP 10: SAS

¢ Gen 4 RAID/HBA 8i/16i
e Gen 3 RAID/HBA 8i/16i

* Gen 4: SlimSAS x8 to SIimSAS x8
(1020 mm)

e Gen 3: Mini-SAS HD x8 to
SIimSAS x8 (1020 mm)

I BP 11: SAS

(11 ]
* Gen 4 RAID/HBA 8i/16i
¢ Gen 3 RAID/HBA 8i/16i

Disposicion de cables del médulo de alimentacién flash

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para aprender a establecer la disposicién de los cables
para los médulos de alimentacion flash RAID (supercondensador).

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Segun la ubicacion del adaptador RAID, seleccione la ruta de disposicidn correspondiente en la siguiente

tabla.

Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 3

Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 2

Disposicion de los cables a la
tarjeta de expansion 1

o e e

Cable

Desde

Hasta

e Gen 4: 2x4p to 1x9p (680 mm)
e Gen 3: 1x8p to 1x8p (680 mm)

H Mddulo de alimentacién flash

Adaptador RAID en la tarjeta de
expansién

e Gen 4: 2x4p to 1x9p (680 mm)
e Gen 3: 1x8p to 1x8p (680 mm)

A Médulo de alimentacion flash

H Adaptador RAID en la tarjeta de
expansion

e Gen 4: 2x4p to 1x9p (680 mm)
e Gen 3: 1x8p to 1x8p (680 mm)

H Médulo de alimentacion flash

H Adaptador RAID en la tarjeta de
expansion

e Gen 4: 2x4p to 1x9p (680 mm)
¢ Gen 3: 1x8p to 1x8p (680 mm)

A Médulo de alimentacion flash

A Adaptador RAID en la tarjeta de
expansion

Disposicion de los cables de GPU

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para realizar la disposicion de los cables para

adaptadores GPU de ancho doble.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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EED, ymmo

Figura 8. Disposicion de los cables para las GPU DW

Cable

Desde

Hasta

Micro-Hi 2x4 to MPIC 12p+4s
(200 mm)

Conector de alimentacién de GPU 1
en la tarjeta de expansion 3

GPU en laranura de PCle 16

Micro-Hi 2x4 to MPIC 12p+4s
(200 mm)

H Conector de alimentacion de GPU 2
en la tarjeta de expansion 3

H GPU en la ranura de PCle 18

Micro-Hi 2x4 to MPIC 12p+4s
(200 mm)

H Conector de alimentacion de GPU 1
en la tarjeta de expansion 1

H GPU en la ranura de PCle 4

Micro-Hi 2x4 to MPIC 12p+4s
(200 mm)

A Conector de alimentacion de GPU 2
en la tarjeta de expansion 1

A GPU en la ranura de PCle 6
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Disposicion de los cables del conmutador de intrusion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para aprender a establecer la disposiciéon de los cables

para el conmutador de intrusion.

Nota: Al disponer el cable del conmutador de intrusidn, paselo a través del clip para cables del deflector de
aire, tal como se muestra en la ilustracion. Asegurese de que el cable no toque el &rea de VR (marcada con
lineas punteadas) en el conjunto de la placa del sistema y de que no se enrede con otros cables de sefial de

alta velocidad.

Figura 9. Disposicion de los cables para el conmutador de intrusion

Cable

Desde

Hasta

1x3p to Push switch (250 mm)

Conmutador de intrusién

H Conector del conmutador de
intrusion

Chapter 1 Disposicion interna de los cables
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Disposicion de cables de la placa posterior M.2

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para obtener informacidn sobre cémo hacer la
disposicién de cables para la placa posterior M.2.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

e “Placa posterior M.2 interna” en la pagina 24

e “Placa posterior M.2 trasera” en la pagina 25

Placa posterior M.2 interna

Figura 10. Disposicion de los cables para la placa posterior M.2 interna
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Cable

Desde

Hasta

MCIO x4+2x10p to ULP 82p
(300/300 mm)

H Placa posterior M.2 interna

IR Conector de alimentacion M.2

I Conector de sefial de M.2

Placa posterior M.2 trasera

tnjn

Figura 11. Disposicion de los cables para la placa posterior M.2 trasera

Cable (longitud)

Desde

Hasta

2x10p to 2x10p (520 mm)

H Conector de alimentacion M.2

H Conector de alimentacién M.2

MCIO x4 to MCIO x4 (520 mm)

H Conector de sefial M.2

H Conector de sefial M.2

Chapter 1 Disposicion interna de los cables
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Disposicion de cables de la tarjeta de expansion PCle

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para aprender a establecer la disposicion de los cables
para la tarjeta de expansion PCle.

Elija el plan de disposicién de acuerdo con la ubicacién de la tarjeta de expansion PCle.

e “Disposicidon de los cables de la tarjeta de expansion PCle 1” en la pagina 26

e “Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 2” en la pagina 29

e “Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 3” en la pagina 30

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 1
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para obtener informacién sobre cémo hacer la
disposicién de cables para la tarjeta de expansién PCle 1.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Elija el plan de disposicion de acuerdo con el tipo de expansion PCle.
e “Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle Gen5 1 de seis ranuras” en la pagina 26

e “Disposicion de los cables de la tarjeta de expansién PCle 1 Gen5 de seis ranuras (con médulo de
refrigeracion asistida por liquidos)” en la pagina 27

e “Disposicidon de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 1 de dos ranuras” en la pagina 28

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle Gen5 1 de seis ranuras

La siguiente ilustracion muestra la disposicidn de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen5 1 de seis
ranuras.
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. L. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (tarjeta de expansion) sistema)
MCIO x8 to Swift x8 (600 mm, flat H R1 H P12
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) H R2 H P11
MCIO x8 to Swift x8 (600 mm, flat HR3 H P22
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) R4 A P23
MCIO x8 to Swift x8 (620 mm) HR5 H P8
MCIO x8 to Swift x8 (600 mm, flat A R6 AP14
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) R7 P13
MCIO x8 to Swift x8 (540 mm, flat H R8 H P21
140 mm)
Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x8p (400 | Il Conector de alimentacion K1 PDB: Conector de alimentacion de
mm) la tarjeta de expansion 1

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 1 Gen5 de seis ranuras (con médulo de

refrigeracion asistida por liquidos)

En la siguiente ilustracion, se muestra la disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle 1 Gen5
de seis ranuras en el servidor con el Processor Neptune® Core Module (mddulo de refrigeracion asistida por

liquidos) instalado.
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Hasta (conjunto de la placa del

Cable Desde (tarjeta de expansion) sistoma)
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm, flat H R1 H P10
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) H R2 H P9
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm, flat H R3 H P20
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) A R4 I P21
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) HR5 A P22
MCIO x8 to Swift x8 (600 mm, flat A R6 APi14
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) R7 P13
MCIO x8 to Swift x8 (540 mm, flat HRS8 H P11

140 mm)

Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x8p (400
mm)

El Conector de alimentacién

Kl PDB: Conector de alimentacion de
la tarjeta de expansion 1

Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 1 de dos ranuras

La siguiente ilustracion muestra la disposicidn de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 1 de dos

ranuras.

Figura 12. Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 1 de dos ranuras
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Cable Desde Hasta

Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x4p (330 Tarjeta de expansion: conector de PDB: conector de alimentacion de
mm) alimentacion la tarjeta de expansion 1

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 2
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para obtener informacion sobre como hacer la
disposicién de cables para la tarjeta de expansién PCle 2.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 2 de seis ranuras

La siguiente ilustracion muestra la disposicidon de los cables para la tarjeta de expansion PCle 2 de seis
ranuras.
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. L Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (tarjeta de expansion) sistoma)
MCIO x8 to Swift x8 (440 mm, flat H R1 H P18
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (440 mm, flat H R2 H P6
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (320 mm) HR3 H P5
MCIO x8 to Swift x8 (320 mm) A R4 P20
MCIO x8 to Swift x8 (440 mm, flat HR5 H P9
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (500 mm, flat A R6 A P10
140 mm)

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 3
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para obtener informacién sobre cémo hacer la
disposicién de cables para la tarjeta de expansion PCle 3.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Elija el plan de disposicion de acuerdo con el tipo de expansion PCle.

e “Disposicidon de los cables de la tarjeta de expansion PCle Gen5 3 de seis ranuras” en la pagina 30

e “Disposicion de los cables de la tarjeta de expansiéon PCle 3 Gen5 de seis ranuras (con médulo de
refrigeracion asistida por liquidos)” en la pagina 31

e “Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 3 de dos ranuras” en la pagina 32

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle Gen5 3 de seis ranuras

La siguiente ilustracion muestra la disposicidn de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen5 3 de seis
ranuras.

—

FIB
et |
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Hasta (conjunto de la placa del

Cable Desde (tarjeta de expansion) sistema)
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat H R1 H P4
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (500 mm) H R2 H P3
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat HR3 H P15
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) R4 P16
MCIO x8 to Swift x8 (620 mm) HR5 H P7
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat A R6 A P2
140 mm)

MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) R7 P1
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat H R8 H P17

140 mm)

Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x8p (100
mm)

Kl Conector de alimentacion

K1 PDB: conector de alimentacién
para la tarjeta de expansion 3

Disposicion de los cables de la tarjeta de expansion PCle 3 Gen5 de seis ranuras (con médulo de

refrigeracion asistida por liquidos)

En la siguiente ilustracion, se muestra la disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle 3 Gen5
de seis ranuras en el servidor con el Processor Neptune® Core Module (mddulo de refrigeracion asistida por

liquidos) instalado.
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. L. Hasta (conjunto de la placa del
Cable Desde (tarjeta de expansion) sistoma)
MCIO x8 to Swift x8 (540 mm, flat H R1 H P6
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) H R2 H P5
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat H R3 HP17
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) A R4 P18
MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) HR5 HP16
MCIO x8 to Swift x8 (580 mm, flat A R6 AP2
140 mm)
MCIO x8 to Swift x8 (560 mm) R7 P1
MCIO x8 to Swift x8 (540 mm, flat HRS8 H P4
140 mm)
Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x8p (100 | Il Conector de alimentacion Kl PDB: conector de alimentacion
mm) para la tarjeta de expansién 3

Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 3 de dos ranuras

La siguiente ilustracion muestra la disposicidn de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 3 de dos
ranuras.

Figura 13. Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion PCle Gen4 3 de dos ranuras
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Cable Desde Hasta

Micro-Hi 2x8p to Micro-Hi 2x4p (100 Tarjeta de expansion: conector de PDB: conector de alimentacion de
mm) alimentacion la tarjeta de expansién 3

Disposicion de los cables de la placa de la distribucion de alimentacion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para aprender a establecer la disposicién de los cables
para la placa de distribucion de alimentacién.

Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Figura 14. Disposicion de los cables para la placa de la distribucion de alimentacion

Cable Desde Hasta
H Conector de alimentacién de banda
2x15p ST to 2x15p (210 mm) H Conector de banda lateral de PDB lateral de la PDB

Disposicion de los cables del pestillo del bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para aprender a establecer la disposicién de los cables
de los pestillos del bastidor.
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Nota: Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de
las guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Figura 15. Disposicion de los cables para los pestillos del bastidor

Cable Desde Hasta

MCIO x8 to USB 2x/Mini HD H Placa de E/S de USB interno Pestillo del bastidor izquierdo
(1200 mm)

1x9p to PCBA (550 mm) H Conector FIO H Pestillo del bastidor derecho

Disposicion de los cables del puerto de serie

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para aprender a establecer la disposicién de los cables
del médulo de puerto de serie.
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Nota: Disponga el cable del puerto de serie tal como se muestra en la siguiente ilustracion. Asegurese de no
disponer el cable a través de la placa de E/S del sistema (DC-SCM).

1]
=]

Figura 16. Disposicion de los cables para el moédulo de puerto serie

Cable Desde Hasta

2x6p to com port 9p (220 mm) H Conector de puerto serie H Mddulo de puerto serie
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Apéndice A. Documentos y respaldos

Esta seccidén proporciona documentos practicos, descargas de controladores y de firmware, asi como
recursos de soporte.

Descarga de documentos

En esta seccidn se proporciona una introduccion y un enlace de descarga para documentos practicos.

Documentos

Descargue la siguiente documentacién de productos en:

https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html
¢ Guias de instalacion de rieles

— Instalacion del servidor en un bastidor
e Guia del usuario

— Vision general completa, configuracion del sistema, sustitucion de componentes de hardware y
resolucion de problemas.

Capitulos seleccionados de la Guia del usuario:

— Guia de configuracion del sistema : vision general del servidor, identificacidon de componentes,
LED del sistema y pantalla de diagnéstico, desembalaje de productos, instalacion y configuracion
del servidor.

— Guia de mantenimiento de hardware: Instalacién de componentes de hardware y resolucién de
problemas.

e Guia de disposicion de los cables

— Informacioén relacionada con la disposicién de los cables.
¢ Mensajes y codigos de referencia

— Eventos de XClarity Controller, LXPM y UEFI
* Manual de UEFI

— Introduccion a la configuracién de UEFI

Sitios web de soporte

En esta seccion se proporcionan descargas de controladores y de firmware, asi como recursos de soporte.

Soporte y descargas
¢ Sitio web de descarga de controladores y software para ThinkSystem SR860 V4

- https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list

e Foros de Lenovo Data Center

— https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
e Soporte de Lenovo Data Center para ThinkSystem SR860 V4

— https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn

¢ Documentos de informacion de la licencia de Lenovo
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— https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula
e Sitio web de Lenovo Press (Guias de productos/Hojas de datos/Documentos)

— https://lenovopress.lenovo.com/
¢ Declaracion de privacidad de Lenovo
- https://www.lenovo.com/privacy
¢ Avisos de seguridad del producto Lenovo

— https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

¢ Planes de garantia de producto de Lenovo

— http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
¢ Sitio web del Centro de soporte de sistemas operativos de Lenovo Server

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
e Sitio web de Lenovo ServerProven (busqueda de compatibilidad de opciones)
— https://serverproven.lenovo.com

¢ Instrucciones de instalacion del sistema operativo

— https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

¢ Enviar un boleto electrénico (solicitud de servicio)

— https://support.lenovo.com/servicerequest

e Suscribirse a las notificaciones de productos de Lenovo Data Center Group (mantenga las
actualizaciones de firmware actualizadas)

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500
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Apéndice B. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los paises los productos, servicios o caracteristicas a los que
se hace referencia en este documento. Pédngase en contacto con su representante local de Lenovo para
obtener informacién acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo
puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el
funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este
documento. La posesion de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre
ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACION “TAL CUAL” SIN GARANTIA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO
VULNERACION DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD
DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusion de garantias, ni implicitas ni explicitas,
por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta informacion podria incluir inexactitudes técnicas o errores tipograficos. La informacion aqui contenida
esta sometida a modificaciones periddicas, las cuales se incorporaran en nuevas ediciones de la
publicacién. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificacion o
mejora en los productos o programas que se describen en esta publicacién.

Los productos descritos en este documento no estan previstos para su utilizaciéon en implantes ni otras
aplicaciones de reanimacién en las que el funcionamiento incorrecto podria provocar lesiones o la muerte a
personas. La informacién contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o
garantias del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento debera regir como licencia explicita o
implicita o indemnizacion bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la
informacion contenida en este documento se ha obtenido en entornos especificos y se presenta a titulo
ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la informacién que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna,
sin incurrir con ello en ninguna obligacion con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicacion a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan
Unicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningun modo pretenden constituir un respaldo de los
mismos. La informacion de esos sitios web no forma parte de la informacion para este producto de Lenovo,
por lo que la utilizacion de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Asi pues,
los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que
algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantias de que
estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Ademas, es posible que la estimacion de
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algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolacion. Los resultados reales pueden variar. Los
usuarios de la presente publicacion deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo especifico.

Marcas registradas
LENOVO y THINKSYSTEM son marcas registradas de Lenovo.

El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del procesador; también hay otros factores
que afectan al rendimiento de la aplicacion.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varian y
con frecuencia son inferiores a la velocidad maxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen
del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB
representa 1.000.000 bytes y GB representa 1.000.000.000 bytes. La capacidad total a la que puede
acceder el usuario puede variar en funcion de los entornos operativos.

Las capacidades maximas de las unidades de disco internas suponen sustituir cualquier unidad de disco
duro estandar y llenar todas las bahias de unidad de disco duro con las unidades de mayor tamafo
admitidas actualmente y disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria maxima requiera la sustitucion de la memoria estandar por un médulo de
memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado soélido cuenta con un numero finito e intrinseco de ciclos de escritura en
los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sdlido tiene un numero maximo de
ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes
escritos, TBW). Un dispositivo que excede este limite puede no responder a los comandos generados por el
sistema o bien no se podra escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitucidn de un dispositivo
que haya excedido el niumero garantizado maximo de ciclos de programa/eliminacién, como esta
documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantia de ningun tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El
soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su version minorista (si esta disponible) y que no incluya
manuales de usuario o todas las funciones del programa.

Avisos de emisiones electronicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de
supresion de interferencia que se proveen con él.

Los avisos electrénicos adicionales acerca de las emisiones estan disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/
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Declaracion de RoHS de BSMI de la region de Taiwan

REANERECBER
Restricted substances and its chemical symbols
BT Unit NEE ZREE SR AR
filead |7KMercury| #Cadmium | Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(PB) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(cr® (PBB) (PBDE)
pe o) O O O O O
ANERE MR O ] O O O
M ES T —~ o O O
EREHR O O O O
RAEEH o O o o ©)
NEFEE o) O o) O O
2R R A O O @) O O
BEASH o) O O O O
ERHER O O @) O O
EHERE O O @) O O
E ol EB 1% #fe @) O @) O

Note2 :

w23 " - BREZRERYELSIKRIER -

Note3 : The “-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BE2." 0" GiEZERAVEZESLLSERBHESLLZEEREE -

BEL "BHIwt%” K THL0.01wth” RiERAVEZEALLEEBHESLEEE%EHE -

Note1l : “exceeding 0.1wt%"” and “exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

“ ) "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

Informacion de contacto de importacion y exportacion de la region de

Taiwan

Existen contactos disponibles para la informacién de importacion y exportacion para la regidon de Taiwan.

ZRE/EOELE: GE8BBIRKRERNBERAT
EOFMIL: SETHEEE=5 66 9% 8 18

™ ERE: 0800-000-702
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